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チップ多層ハイブリッドカプラ 
3dBハイブリッド 
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品番 
挿入損失 
(dB)

出力端子間振幅偏差 
(max.) 
(dB)

出力端子間位相差 
(°)

アイソレーション 
(min.) 
(dB)

VSWR 
(max.)

許容電力 
(W)

LDC32900M03B-703 3.3 ±0.48dB 1.0 90 ±3.0° 20.5 1.43 3 max. (50Ω Load)

特性インピーダンス：50Ω　　使用温度範囲：-40℃～+85℃　　 

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。 
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 
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